Hoja de datos del producio BMEP586040S
Caracteristicas M580 SAFE,CPU,Eth,6144D,1536A,RIO

Green
Premium

Principal
Gama de producto Modicon M580
Tipo de producto o Médulo do processador
componente
Material impregnado Conformal coated
Complementario
Numero de racks 8
Local I/0 processor capacity (discrete) 6144 1/0
Local I/O processor capacity (analog) 1536 1/0
Number of application specific channel (local rack) 216
E/S especifica de aplicacion Contador
Motion control
SSI encoder
Marca de hora precisa
Serial link
HART
Comprobaciones Control proceso
Safety control
Canais de controle Retornos programaveis
Tipo de conexién integrada 1 Ethernet TCP/IP para service port ((*))
2 Ethernet TCP/IP para device network ((*))
USB tipo mini-B
1 Ethernet
Numero de estaciones E/S remotas 31 - 2 por caida remota
Number of distributed equipment 64
Number of CIP safety 10 devices 128
Processador do médulo de comunicagao 4 Modulo de comunicagao Ethernet
16 Mddulo AS-Interface
Servicio de comunicacién RIO scanner
DIO scanner
Descripcion de memoria Ampliable parpadeo, 4 GB para almac. datos

Integrado RAM, 10 kB para system memory ((*))
Integrado RAM, 64 MB para programa y datos
Integrado RAM, 16 MB para program safety
Integrado RAM, 1024 kB para data safety

Estructura de aplicacion 1 tarea maestra
1 tarea rapida periodica
1 periodic safe task

Cybersecurity Achilles certified
DoS prevention
IPSec
SNMP logging
Syslog protocol support
Audit trail
Embedded firewall
Firmware signature
Password protection
Port hardening
Security log
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Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el andlisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relacion con la aplicacion especifica pertinente o uso del mismo.

Esta documentacién no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuario.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias seran responsables por el mal uso de la informacién contenida en el presente documento.

La informacién suministrada en esta documentacion contiene descripciones generales y/o caracteristicas técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.


http://www-prd.euro1.staging.sdl.schneider-electric.com/es/es/work/support/green-premium/

Numero de instru¢des por ms

40 Kinst/ms 65% Booliano +35% aritmética fixa
50 Kinst/ms 100% booleano

Consumo de corriente

300 mAen24VDC

Confiabilidad MTBF 775000 H
Marcado CE
Entorno

Resistencia a las vibraciones 3gn
Resistencia a los choques 15gn
Temperatura ambiente de operacion -25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...85 °C
Altitud maxima de funcionamiento 0...2000 m

2000...5000 m con

Humedad relativa

5...95 % en 55 °C sin condensacion

Grado de proteccion IP

Directivas

IP20

2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
2006/42/CE - maquinaria
2014/34/EU - ATEX directive

Certificaciones de producto

CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]Generador[RETURN]Merchant
Navy ((*))[RETURN]Zona ATEX 2/22[RETURN]IECEX zona 2/22[RETURNJTUV

Normas

IEC 61131-2

IEC 61010-2-201

UL 61010-2-201

CSA C22.2 No 61010-2-201

IACS E10

EN/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1y tipo 2
EN/IEC 61850-3, ubicacién G

IEC 60079-0

Caracteristicas ambientales

Tratamiento de proteccion

Lugares peligrosos class | division 2 ((*))

Gas resistant class Gx acorde a ISA S71.04

Gas resistant class 3C4 acorde a IEC 60721-3-3

Dust resistant class 3S4 acorde a IEC 60721-3-3

Sand resistant class 3S4 acorde a IEC 60721-3-3

Salt resistant level 2 acorde a IEC 68252

Mold growth resistant class 3B2 acorde a IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant class 3B2 acorde a IEC 60721-3-3

Conformal coating

Nivel de seguridad

SIL 3 acorde a IEC 61508

SIL 3 acorde a IEC 61511 ((*))
SILCL 3 acorde a IEC 62061

SILCL 3 acorde a ISO 13849-1 cat 4
SIL 4 acorde a EN 50126

SIL 4 acorde a EN 50128

SIL 4 acorde a EN 50129

Alimentacién
LED de estado

Fonte de alimentagao interna via rack

1 LED (verde) processador em execugéo (RUN)

1 LED (rojo) falha do processador ou do sistema (ERR)
1 LED (rojo) falha do médulo E/S (E/S)
1 LED (verde) descarga en curso (DL)
1 LED (rojo) Tarjeta de memoria o falla flash de la CPU (BACKUP)
1 LED (verde/rojo) ETH MS (estado de configuracion del puerto Ethernet)
1 LED (verde/rojo) Eth NS (estado de la red Ethernet)
1 LED (verde) procesador en modo de seguridad (SRUN)
1 LED (verde) procesador en modo de mantenimiento (SMOD)
1 LED (rojo) Valores de E / S anulados por el usuario (FORCED 10)
Peso del producto 0,849 kg
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Numero de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 9,000 cm
Paquete 1 Ancho 18,000 cm
Paquete 1 Longitud 25,000 cm
Paquete 1 Peso 888,000 g
Tipo de unidad de paquete 2 S03
Numero de unidades en el paquete 2 6




Paquete 2 Altura 30,000 cm
Paquete 2 Ancho 30,000 cm
Paquete 2 Longitud 40,000 cm
Paquete 2 Peso 5,808 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

i

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Sin mercurio

Si

Normativa de RoHS China &
Informacion sobre exenciones de RoHS 7Y
Comunicacién ambiental 22
Perfil de circularidad 2

RAEE

En el mercado de la Unidn Europea, el producto debe desecharse de acuerdo
con un sistema de recoleccion de residuos especifico y nunca terminar en un
contenedor de basura.



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1312016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1312016EN
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Esquemas de dimensiones

So6lo moédulo CPU

|

%

Mdédulos montados en bastidores

a: Espacio adicional debajo del bastidor para acomodar la altura de la CPU. Para un bastidor X Bus, el valor es de 30,9 mm (1,217 pulg.);
para un bastidor Ethernet, el valor es de 29,49 mm (1,161 pulg.).

b: la altura del bastidor. Para un bastidor X Bus, la altura es de 103,7 mm (4.083 in); para un bastidor Ethernet, la altura es de 105,11 mm
(4.138 in).

c: la altura del bastidor local principal es de 134,6 mm (5.299 in)

Moédulos y cables montados en una carcasa

- -

a: profundidad de la carcasa: 135 mm (5.315 in)

b: profundidad de cableado + médulo: > 146 mm (5.748 in)

c: profundidad de cableado + médulo + segmento DIN: > 156 mm (6.142 in)

d: altura del bastidor: para un bastidor X Bus 103,7 mm (4.083 in); para un bastidor Ethernet, 105,11 mm (4.138 in)
e: altura del modulo: 134,6 mm (5.299 in)
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